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新闻稿
SiGe半导体推出可提升Wi-Fi®系统性能的新型功率放大器
该器件的应用说明提供了创新性设计方案，有效降低材料清单成本达20%
SiGe 半导体公司 (SiGe Semiconductor) 现已推出一款全新功率放大器 SE2587L，该器件经特别设计，能够优化 Wi-Fi 系统的性能，是接入点、个人电脑和 PC 卡的理想选择。
新推出的SE2587L功率放大器乃基于SiGe半导体经验证的高性能架构，在业界领先的 +19dBm (802.11g 模式)和 +24dBm (802.11b模式)发射功率级下，能够提供出色的线性度。这种高线性度可在更大的覆盖距离内提供更高数据率的传输能力，使系统能够支持新兴的无线多媒体应用，例如视频分配、视频流及高速数据。
SE2587L采用3x3 QFN封装，是SiGe半导体最小的分立式功率放大器。该器件的引脚顺序与 SiGe 半导体广获采用的 SE2527L、SE2528L 及 SE2581L 兼容，电路板布局所需的改变能够减至最少，使得制造商能够轻易移植到用于下一代设计的新器件中。为了进一步降低系统成本，SiGe 半导体还提供应用说明及支持，取代用于图案化迹线 (patterned-on trace) 输出匹配的分立式电感，充分利用因 SE2587L占位面积小而节省的板卡空间。这样，可以节省大约 20% 的外部材料清单成本。
SiGe 半导体计算及消费产品市务总监 Jose Harrison 表示：“我们现已与客户密切合作，利用 SE2587L，以非常有利于电路板布局和系统成本优化的外形尺寸，为他们提供所期待的高性能。我们拥有业界独一无二的功率放大器和应用支持组合，通过专有技术提供一种能够提高效率并降低成本的创新性解决方案。”
SE2587L 是基于 SiGe 半导体经验证的功率放大器架构的，专门针对 802.11b 和 802.11g 的运作而进行了优化。该器件充分利用先进的硅锗技术，提供市场领先的线性度、精度和稳定性等综合优势。对普通及大功率应用而言，这个功率放大器的工作电压分别为 3.3V 和 5V。SE2587L 集成了片上参考电压发生器，可通过标准 1.8V CMOS 数字信号进行激活，无需采用体积庞大且耗电大的外部参考电压发生器。此外，这款功率放大器还集成了功率检测器，即使在天线严重失配的情况下也能够保持高精度。
价格及供货
SE2587L 现有供货，订购10万片起的单价为0.40美元。
关于 SiGe 半导体公司 (SiGe Semiconductor, Inc)
SiGe 半导体公司 (SiGe Semiconductor, Inc) 是专为计算、家庭娱乐和移动系统提供无线多媒体功能的全球领先供应商。我们的创新型射频 (radio frequency, RF) IC 及多芯片模块能让消费电子产品轻松地添加移动宽带接入及定位 (location-based) 能力。SiGe 半导体的解决方案是专为这些应用而设计的，提供在开发高质量及满足用户要求的无线应用时所需之无可比拟的性能。我们的产品除了具有卓越性能外，还符合 WiFi®、WiMAX™ 和全球定位系统 (GPS) 标准。我们的解决方案针对终端系统应用，易于集成，有效地缩短产品上市时间。SiGe 半导体的业务遍及全球，并通过设于主要地区的 5 个运营机构及完善的分销网络，为主要的消费电子 OEM 和 ODM 提供服务和支持。
关于 SiGe 半导体公司 (SiGe Semiconductor, Inc)
SiGe 半导体公司 (SiGe Semiconductor, Inc) 是专为计算、家庭娱乐和移动系统提供无线多媒体功能的全球领先供应商。我们的创新型射频 (radio frequency, RF) IC 及多芯片模块能让消费电子产品轻松地添加移动宽带接入及定位 (location-based) 能力。SiGe 半导体的解决方案是专为这些应用而设计的，提供在开发高质量及满足用户要求的无线应用时所需之无可比拟的性能。我们的产品除了具有卓越性能外，还符合 WiFi®、WiMAX™ 和全球定位系统 (GPS) 标准。我们的解决方案针对终端系统应用，易于集成，有效地缩短产品上市时间。SiGe 半导体的业务遍及全球，并通过设于主要地区的 5 个运营机构及完善的分销网络，为主要的消费电子 OEM 和 ODM 提供服务和支持。
关于 SiGe 半导体公司的无铅计划
在电子产品设计和制造过程中使用铅材料已成为全球日益关注的环保问题。为了响应业界广泛推动的环保倡议，SiGe 半导体公司现今所有付运的产品均为无铅产品，并符合 RoHS 标准。
前瞻性声明 
本新闻稿可能包含某些前瞻性声明。此处包含的所有声明 (除过往事实声明之外) 均为前瞻性声明，可能涉及各种风险和不明确因素。公司无法确保这类声明将肯定准确，而且实际结果和未来状况可能与声明的预测出现很大差异。前瞻性声明是以声明发布之时管理层的估计和看法为基础。如果状况或管理层的估计或意见发生变化，SiGe半导体公司无义务更新前瞻性声明。
注：Wi-Fi® 是 Wi-Fi 联盟的商标。WiMAX™ 是WiMAX Forum™ 的商标。所有其它商标均为其相应持有者的资产。
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